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temperatura passa de 100°C em fornos de microondas.

Com relagao aos simulantes gordurosos, a situagio é
mais complexa, pois alimentos com alto teor de gorduras
podem atingir facilmente temperaturas acima de 100°C em
fornos de microondas. O uso de solventes como n-heptano
¢ isooctano (utilizado na Europa) nao sdo adequados pois
nao sdo polares e nao sdo aquecidos por microondas. H4
entao a necessidade de se¢ usar um 6leo como simulante;
6leo de oliva, 6leo de semente de girassol, 6leo de coco
(como indicado por legislagdes européias) e 6leo de soja
(como indicado pela Resolugao n? 45/77 do Brasil).
Embora as anilises de migragao com 6leo vegetal como
simulante sejam muito trabalhosas e demoradas sio estes
simulantes que mais s¢ aproximam da situagio real.

Um outro aspecto bastante discutido € a aprovagio
do “heat susceptor” usado em embalagens para fornos de
microondas no que se refere 3 migragao global.
“Susceptors” absorvem a radiagdo microonda e

‘irecionam para a superficie do alimento ajudando por
vxemplo, nas reagdes de escurecimento. Na verdade
transformam a embalagem em um “pequeno forno”. A
Food and Drug Administration (FDA) indica que o calor
liberado pelo “susceptor” pode aumentar a temperatura
interna da embalagem para 200°C ou mais € que ndo se
conhece realmente o que ocorre-com o material de
embalagem ou com certos ¢ ponentes da embalagem

como adesivos, polimeros, papel, etc., nestas temperaturas.

No Brasil, nos préximos anos, devera haver um
desenvolvimento de alimentos preparados destinados ao
aquecimento em fornos de microondas. Cabe, entao, a
indistria nacional, quando da especificagio da embalagem
para este fim, ficar atenta ao aspecto de migragao de
componentes da embalagem para alimentos, considerando
o que ja estd sendo feito a nivel mundial, pois este assunto
¢ complexo ¢ demanda tempo € dedicagdo para o scu
conhecimento.
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